
UHS-II Micro SD Card -Push

UHS-II Micro SD Card -Un Lock

UHS-II Micro SD Card -Lock

此处禁部机购,避位0.15
Contact:All Ni50u,contact area 1u Au,Pad 0.8U Au

PLATING: 

Electrical:

Current Rating :0.5Amps max(额定电流:0.5A最大)

Contact Resistance:100m  max.（端子接触电阻：100m  最大)

Insulation Resistance:1000M  min./500VDC(绝缘阻抗：100兆欧最小 ）

Mating Cycles:3,000 Insertions（寿命：3000次）

Insulator: High Temperature Thermoplastic,

UL 94V-0. COLOR"BLACK LCP

Contact: Copper Alloy（磷铜C5210）

SpecificationMATERIAL:

Voltage Rating :5V AC/DC(额定电压:5V AC/DC)

Ambient Temperature Range :-20°C~+60°C(工作温度：-20度到+60度）

Storage Temperature Range :-40°C~+70°C（工作环境：-20度到+80度）

Ambient Humidity Range :95% R.H. Max.（上锡效果：95%以上）

Shell:All 50u Ni,Pad 0.8 Au

产品耐温温度：260°C

塑胶 黑色 ，防火等级

(接触端子电镀: 全部镍底50U，接触区域1U金，焊脚处0.8U金最少)

(外壳电镀：镍底50U，焊接处0.8U金)

弹簧: 琴钢线
拉杆: SUS301

SHELL: SUS301
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RECOMMEND PCB LAYOUT:

    (Unit:mm  .X ± 0.15   .XX ±0.05 .XXX ± 0.02)
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7. A box of 10 volumes, 10000PCS

8.产品单重为：0.65g; 每盘单重为：900g/盘，规格一：5000PCS/每箱，规格二：10000PCS/每箱
9.纸箱规格：200g为5000PCS纸箱单重(外形尺寸345*345*155），300g为10000PCS纸箱单重（外形尺寸345*345*315）


